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@ Elektrischer Anschlu^ von Hybridbaugruppen 

Es wird ein elektrischer AnschluE von Hybridbaugruppen 
an einer Leiterplatte vorgeschlagen, der durch Wortverbin- 
dungen (5) zwischen^er Hybridbaugruppe (3) lind einer zu- 
mindest in einem Teilbereich (20) flexibel ausgebildeten Lei- 
terplatte ( 1 0) gekennzeichnet ist. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem eleklrischen An- 
schluB von Hybridbaugruppen nach der Gattung des 
Hauptanschlusses. 

Bekannte elektrische AnschlUsse von Hybridbau- 
gruppen an Leiterplatten bestehen aus starren Kam- 
men, die auf der Hybridbaugnippe und in der Leiter- 
platte eingeldtet sind. Dabei fehlt jedoch eine thermi- 
sche Kopplung der Hybridbaugruppe mil einem den 
AnschluB einschlieDenden GehHuse, so daB Tempera- 
turschwankungen keine Belastung fOr den eleklrischen 
AnschluB bedeuten. 

Bel einem weiteren elektrischen AnschluB bekannter 
Art sind^Bondverbindungen zwischen einem^ aufieren 
SteckanschluQ und der Hybridbaugruppe vorgesehen. 
Bei dieser Ldsung ist es jedoch nicht iTidglich, nicht hy- 
bridfahige Bauteile» beispielsweise Leiterplatten, anzu- 
schlieBea 

Bekannt ist es auch, Hybridbaugruppen unmittelbar 
auf Leiterplatten anzubnngen, dh, eine starre Verbin- 
dung herzustellen und die elektrischen Anschlusse mit- 
tels Bondverbindungen zu erstellen. Nur so lieB sichder 
AnschluB ausreichend temperatur- und erschOtterungs- 
fest ausbilden. Durch die starre Verbindung von Hybrid- 
baugruppe und Leiterplatte ist es jedoch nicht mdglich, 
die Hybridbaugruppe an verschiedenen Stellen bzw. 
Seiten mit elektrischen Anschliissen zu versehen. Wenn 
beispielsweise die Leiterplatte aus technischen Grtinden 
bereits an anderen Stellen eine starre Befestigung auf- 
weist, beispielsweise einen Stecker, so ist in diesen Be- 
reichen eine Bondverbindung mit geniigender Tempe- 
raturwechselfestigkeit nicht moglich. 

Vorteile der Erfindung 

Def erfindungsgemaBe elektrische AnschluB von Hy- 
bridbaugruppen mit den im Hauptanspruch genannten 
Merkmalen hat demgegenuber den Vorteil, daB die 
elektrische Verbindung zwischen einer auf einer Unter- 
lage, beispielsweise auf einer Kiihlflache fest ange- 
brachten Hybridbaugruppe und einer Leiterplatte 
durch Temperaturschwankungen nicht belastet wird 
Dariiberhinaus kdnnen die Leiterplatte und die Hybrid- 
baugruppe in verschiedenen Lagen montiert werden. 
Auch kann der Abstand zwischen den Bauteilen der 
Leiterplatte und der Hybridbaugruppe praktisch belie- 
big gewahlt werden, da der flexible Bereich der Leiter- 
platte unmittelbar neben der Hybridbaugruppe auf der 
Unterlage angebracht ist, so daB die elektrischen Ver- 
bindungen durch LSngenlLnderungen bei Temperatur- 
schwankungen nicht belastet werden. Auch werden me- 
chanische Belastungen, beispielsweise Vibrationen, 
durch den flexiblen Bereich der Leiterplatte abgefan- 
gen. 

Zeichnung 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der ver- 
schiedene Ausfiihrungsbeispiele wiedergebenden 
Zeichnung nShereriautert Es zeigen: 

Rg. 1 einen Schnitt durch ein erstes Ausftihrungsbei- 
spiel eines elektrischen Anschlusses; 

Fig. 2 elheri'Schnitt durch ein zweites AusfQhrungs- 
beispiel eines elektrischen Anschlusses und 
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Fig. 3 eine Draufsicht auf ein drittes Ausfahrungsbei- 
spiel eines elektrischen Anschlusses fQr mehrere Hy- 
.bridbaugruppen. 

5 Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele 

In Fig. 1 sind eine starre Leiterplatte 1, eine flexible 
Leiterplatte 2, eine Hybridbaugruppe 3 sowie ein als 
Unterlage dienender KQhirahmen 4 erkennbar. 

10 Die genannten Teile sind im Schnitt dargestellt Die 
Hybrklbaugruppe 3, die auch als Dickschicht-Hybrid- 
baugruppe ausgebildet sein kann, ist auf den KQhirah- 
men 4 beispielsweise mittels eines geeigneten Klebsiof- 
fes angebracht Der an die Hybridbaugruppe 3 angren- 

15 zende Bereich der flexiblen Leiterplatte 2 ist ebenfalls 
auf geeignete Weise, beispielsweise durch Verkleben 
am Kuhlrahmen 4 befestigt 

Eine Bondverbindung 5 stellt eine elektrische Verbin- 
dung zwischen der Hybridbaugruppe 3 und der flexiblen 

20 Leiterplatte 2 her. Die Hybridbaugruppe und deren 
elektrische Anschlusse sind zum Schutz gegen auBere 
Einflusse mit einem Abdeckrahmen 6 versehen, der. im 
Bereich der flexiblen Leiterplatte vorzugsweise mit ei- 
ner Zugentlastung 7 versehen ist Dadurch wird ein zu- 

25 satzlicher Schutz des elektrischen Anschlusses der Hy- 
bridbaugruppe gegen mechanische Belastungen ge- 
schaffen. Die Zugentlastung kann beispielsweise durch 
Verkleben des Abdeckrahmens 6 mit der flexiblen Lei- 
terplatte 2 erreicht werden. Es ist auch mdglich, auf dem 

30 Abdeckrahmen 6 Vorspriinge vorzusehen, die in ent- 
sprechende Vertiefungen bzw. Ausnehmungen in der 
flexiblen Leiterplatte 2 eingreifen. 

Die flexible Leiterplatte 2 ist auf geeignete Weise mit 
der starren Leiterplatte 1 verbunden. In der Figur ist 

35 eine beispielsweise durch Schopfldtung hergestellte 
Ldtverbindung 8 dargestellt Daruber hinaus ist ein auf 
der starren Leiterplatte 1 montiertes elektrisches Bau- 
teil 9 beispielshaft eingezeichnet 
Durch die Darstellung wird deutlich, daB herkommli- 

40 che, starre Leiterplatten mit Hybridbaugruppen ver- 
bunden werden kdnnen, indem flexible Leiterplatten an 
geeigneten Kontakten mittels einer Ldtverbindung 8 an 
der starren Leiterplatte angebracht werden. Der dieser 
L5tverbindung abgewandte Bereich der flexiblen Lei- 

45 terplatte wird an die mit der starren Leiterplatte zu 
verbindende Hybridbaugruppe herangefQhrt und mit 
dieser auf einer gemeinsamen Unterlage, beispielsweise 
auf einer Kuhlfl^che, verklebt Die flexible Leiterplatte 
weist im Bereich der Hybridbaugruppe mehrere Kon- 

50 taktflachen auf, die eine fiir Bondverbindungen geeigne- 
te Oberfliche aus beispielsweise Aluminium, Nickel 
oder Gold aufweisen. Die elektrischen Verbindungen 
zwischen Hybridbaugruppe und Leiterplatte werden 
durch Bondverbindungen 5 hergestellt Es ist ohne wei- 

55 teres ersichtlich, daB durch das Verkleben der flexiblen 
Leiterplatte mit der Unterlage. auf der auch die Hybrid- 
baugruppe angebracht ist, Belastungen aufgrund von 
Temperaturschwankungen und aufgrund von mechani- 
schen Einflussen die Bondverbindungen nicht beein- 

60 trachtigen. 

Bei dem Ausf Uhrungsbeispiel in Fig. 2 sind gleiche 
Teile mit gleichen Bezugszeichen versehea Auf ihre Be- 
schreibung wird hier verzichtet 
Aus der Schnittdarstellung ist ersichtlich, daB eine 

65 flexible Leiterplatte 20, die in einem Bereich 10 fQr dis- 
krete Bauteile 9 verstarkt ist, in einem Teilbereich mit 
einer Unterlage. beispielsweise einem KQhirahmen 4. 
verklebt ist In der N&he'des mit der Unterlage verkleb- 
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ten Bereiches der flexiblen Leiterplatte 20 ist eine Hy- 
bridbaugruppe 3 auf der Unterlage. beispielsweise 
ebenfalls durch Verkleben. angebracht Geeignete Kon- 
laktslellen der flexiblen Leiterplatte 20 sind miitels 
Bondverbindungen 5 elektrisch an der Hybridbaugrup- 
pe angeschlossen. Diese wird durch einen Abdeckrah- 
men 6 gegen auBere Einflusse geschutzt Wiederum ist 
in dem Bereich des Abdeckrahmens. der auf der flexi- 
blen Leiterplatte aufliegt, eine Zugentlastung 7 vorgese- 
hen. 

Es zeigt sich, daB durch die Auswahl einer flexiblen 
Leiterplatte 20 unmittelbar ein elektrischer AnschluB an 
Hybridbaugnippen geschaffen werden kana ohne daB 
zusatzliche Ldtverbindungen 8, wie sie in Fig. 1 ersicht- 
lich sind, vorgesehen werden mussen. 

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel gemafi Rg. 3 sind meh- 
rere Hybridbaugruppen 3, 30 mit einer Leiterplatte 2 
verbunden. Aus der Draufsicht ergibt sich, daB der auf 
der Unterlage bzw. auf dem Kuhlrahmen angebrachte 
Bereich 2 der Leiterplatte einen Ausschnitt 11 aufweist, 
in den eine Hybridbaugruppe 30 eingebracht werden 
kann. Die fur die Bondverbindungen 5 notigen Kontakt- 
flichen 50 der Leiterplatte 2 konnen rund um die Hy- 
bridbaugruppe 30 angeordnet sein. Dadurch ergibt sich 
eine hohe Flexibilitat der Anordnung der elektrischen 
Anschlusse. 

Aus der Figur ist iiberdies ersichtlich, daB weitere 
Hybridbaugruppen, hier eine Hybridbaugruppe 3 mit 
der Leiterplatte 2 verbunden werden kdnnen. Es wird 
auch deutlich, daB von einer Kontaktstelle 51 auf der 
Leiterplatte 2 Bondverbindungen zu mehreren Kon- 
taktstellen 52 und 53 auf der Hybridbaugruppe 3 beste- 
hen kdnnen. An die Hybridbaugruppe 3 kann auch cine 
weitere flexible Leiterplatte herangefuhrt werden. 

Der auf der Unterlage bzw. dem Kuhlrahmen 4 vor- 
zugsweise durch Verkleben angebrachte Tell der flexi- 
blen Leiterplatte kann unmittelbar in eine durchgehend 
flexible Leiterplatte gem^B dem Ausfuhrungsbeispiel in 
Fig. 2 ubergehen. Es ist jedoch auch moglich, die mit der 
Unterlage verklebte flexible Leiterplatte uber geeigne- 
te Ldtverbindungen mit einer starren Leiterplatte zu 
verbinden, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist. Aus GrCinden 
der besseren Obersichtlichkeit wurde in Fig. 3 von der 
Darstellung eines Abdeckrahmens abgesehen. 

PatentansprUche 
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Bereich der Leiterplatte uber ein geeignetes Kon- 
taktstuck (8) verbunden ist 

6. Elektrischer AnschluB nach einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterplat- 

5 te (20) als Ganzes flexibel ausgebildet ist 

7. Elektrischer AnschluB nach einem der Anspruche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet daB der flexible 
Teil der Leiterplatte (2) einen Ausschnitt (II) auf- 
weist in den die Hybridbaugruppe (30) eihsetzbar 

to ist 



1. Elektrischer AnschluB von Hybridbaugruppen an 
Leiterplatten» gekennzeichnet durch Bondverbin- 
dungen (5) zwischen einer Hybridbaugruppe (3, 30) so 
und einer zumindest in einem Teilbereich (2; 20) 
flexibel ausgebildeten Leiterplatte (t; 10). 

2. Elektrischer AnschluB nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB die Hybridbaugruppe (3) und 
der unmittelbar angrenzende Bereich des flexiblen 55 
Teils der Leiterplatte (1 ; 10) fest auf einer gemein- 
samen Unterlage fixiert sind. 

3. Elektrischer AnschluB nach Anspruch 1 oder 2, 
gekennzeichnet durch einen die Hybridbaugruppe 
(3) und die Bondverbindungen (5) schutzenden Ab- eo 
deckrahmen(6). 

4. Elektrischer AnschluB nach Anspruch 2 oder 3, 
gekennzeichnet durch eine zwischen Abdeckrah- 
men (6) und dem flexiblen Teil (2, 20) der Leiterplat- 
te vorgesehene Zugentlastung (7). 

5. Elektrischer AnschluB nach einem der Ansprtiche 
1 bis 4. dadurch gekennzeichnet^ dafi der flexible 
Teil (2; 20) der Leiterplatte (1; 10) mit dem starren 
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